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Vykon pro kazdeho

Prehledovy test procesord AMD a Intel pro low-end trh

PETR MATUSKA

Doby, kdy vSichni vyrobci procesorii — tehdy AMD, Intel

a Cyrix — mél ve své nabidce pouze nékolik modelii, davno
patii minulosti. Tehdy se jednalo o plnohodnotné modely,
liSici se v jedné procesorové radé pouze frekvenci. Pomérné
velkou nevyhodou byla jejich cena, ktera se i u nejpomaleji
taktovaného procesoru vysSplhala na nékolik tisic korun.

E roto v dobé uvedeni procesoru Pentium Il
pfiSel Intel s novinkou — procesorem upra-
venym tak, aby jej bylo mozné pouZit v zaklad-
nich deskéach podporujicich Pentium Il a zaro-
ven aby jeho cena nedosahovala zévratnych vy-
$in (tehdy nebyl problém za zakladni model Pen-
tium 11 utratit vice nez 12 000 K¢&). Tehdy popr-
vé spatfil svétlo svéta procesor Intel Celeron,
ur¢eny do patice Slot 1. Heslo bylo jediné — kdyz
si nemlZete pofidit plnohodnotny procesor,
kupte si jeho omezenou verzi pro stejnou pati-
ci. AZ budete potrebovat vys$si vykon (nebo az

nasetfite dostatek penéz), upgradujte na plno-
hodnotny procesor.

Toto heslo vydrZelo vyrobcdm procesord aZ
do soucasnosti. Spole¢nost Intel stale pojme-
novava své low-end procesory Celeron, AMD
nejprve predstavila Durony jako odlehcené ver-
ze Athlon(. To se ov8em s ndstupem nové pati-
ce zménilo a z Duron( se rdzem staly Sempro-
ny. Ty jiZ nebyly oznaCovany frekvenci, ale stej-
né jako jejich pInohodnotni bratfitci AMD Ath-
lon 64 modelovymi €isly — tim tolik kritizovanym
modelovym oznacenim, proti kterému spolec-
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A Boxovana verze procesoru AMD
Sempron vcetné certifikovaného chladice.

nost Intel v dobach nedavno minulych dosti hla-
sité bojovala s heslem: frekvence déla vykon.
Nakonec i Intel pfeSel na modelové oznaceni
svych produktd, a to kv(li lepsi orientaci konco-
vych zékaznikd v jednotlivych procesorovych fa-
dach i mezi jednotlivymi modely.

Dnes jiZ ale neplati, Ze ,,0sekany” procesor
automaticky znamena oproti plnohodnotnému
kolegovi relativné nizky vykon. Dne$ni modely
procesorl Sempron a Celeron nabizeji za pre-
vazné nizky peniz dostatecny vykon pro praktic-
ky jakoukoliv kancelarskou praci, vykonngjsi mo-
aplikacich a pocitacovych hrach.

A protoZe ne vSichni si mohou dovolit nej-
rychlejSi a nejvykonnéjsivarianty procesord, roz-
hodli jsme se pro vas pfipravit pfehledovy test
aktudlnich low-end procesordl, dostupnych na
nasem trhu.

Podminky testu

Do testu jsme vybrali vSechny dostupné modely
procesord AMD Sempron, ur€enych pro patici
Socket 754, tedy konkrétné modely 2600+, 2800+,
3000+, 3100+ a 3300+. Na trhu jsou k dispozici
i modely ur€ené pro Socket A, ale ty jsou jiZ na
pokraji svého Zivotniho cyklu, ktery jim urcila ma-
tefska spolecnosti AMD. Ta se pred Casem jed-
noznacné vyjadfila, Ze hodla pIné podporovat low-
end procesory pouze pro Socket 754, tim tedy
prakticky uzavrela kapitolu Socket A a jasné na-
znatila, Ze v brzké dobé neplanuje uvolnit na trh
procesory Sempron pro Socket 939.

Ze stdje Intel jsme zvolili procesory z fady In-
tel Celeron D, uréené pro Socket 478. Pro¢ testu-
jeme procesory do starSi patice, kdyZ jsou aktual-
né k sehnani procesory Celeron D pro LGA775?
Jednodus3e proto, abychom mohli porovnat vykon
na stejnych konfiguracich (shodné paméti, grafic-
k& karta, pevny disk a jiné). K presné testovaci
konfiguraci se dostaneme pozdégji. DalSim dlivo-
dem, pro¢ jsme zvolili starsi patici, byl i fakt, Ze
tyto procesory jsou aZz na zvolenou patici napros-
to stejné a podavaiji stejny vykon jako modely pro
LGA775. A jaké modely jsme tedy méli k dispozi-
ci? Byly to procesory Intel Celeron D s modelovym
oznacenim 325, 330, 335, 340 a 345.

S vybérem procesoru je Uzce spojen i vybér
vhodné zékladni desky, do niZ Ize dany procesor
osadit. Jednou z nejvétsich priorit byva v téchto
pfipadech cena sestavy, ovlivnéna zejména pro-
cesorem a zakladni deskou. VétSina zakaznik{ se
pfi rozhodovani zamérfuje také na Cipovou sadu
konkrétni desky, protoZe zejména ta ovliviuje
spravny a bezproblémovy chod pocitace. U pro-
cesor(l spolecnosti Intel je vybér téméF jedno-
znacny — Cipové sady, posléze zékladni desky
osazené Cipovymi sadami Intel. Ostatni vyrobci
se bud na tomto trhu neprosadili, nebo jsou je-
jich vyrobky o poznani pomalejSi nez originalni
Cipsety. Dalsi vyhoda znackovych Cipovych sad
Intel se skryva v integraci grafického Cipu, ktery
se staré o graficky vystup pocitace. B&Zné ji Ize
nahradit externi grafickou kartou urcenou pro

Instalace procesori AMD

Umnoha uZivatell preZiva pocit, Ze umistit pro-
cesor do patice na zakladni desce a osadit ho
chladi¢em je témér nadlidsky vykon. Od dob
procesord Intel Pentium [l nebo AMD Athlon
XP v8ak ubéhlo mnoho ¢asu, na svéte jsou no-
vé patice a s nimi nové zplisoby uchycenf je-

jich chladi¢ti. Dlouhou dobu v této discipling
vedl Intel se svou jednodusSi manipulaci
s chladicem. Platilo to v dobé, kdy pfi nasazo-
vani vétraku na procesory AMD Athlon bylo
potfeba hodné silného Sroubovaku a znacné-
ho sili, aby nebyl ustipnut roh procesoru. To
jiz dnes nehrozi, protoZe celé jadro procesoru
je schovano pod krytem. | zplsob uchycenf
chladi¢ti je vymyslen u novych patic 754 a 939
velmi elegantné a je znat, Ze na jejich navrhu

rozhrani AGP 8x nebo novéjsi PCI Express x16.
Pridavné karty ale mnohdy zvy3uji celkovou ce-
nu pocitate o nekolik tisic korun a v naprosté vet-
Siné pripadl nejsou potfeba, zejména pro nené-
rocnou kancelarskou préci. U procesort AMD je
AMD jiZ neprodukuje Cipové sady, nybrZ se spo-
|éha na externi dodavatele, zejména pak na spo-
le¢nosti nVidia, VIA, SiS, ULi. Pro patici 754 se
osvedcily zejména Cipové sady spolecnosti nVi-
dia nForce 3 a VIA K8T800. Problém u zakladnich
desek postavenych na téchto €ipovych sadach je
v zasadé ten, Ze bud obsahuji integrovany gra-

Zakladni deska

Grafickeé jadro

se podileli lidé, ktefi nékdy zkusili umistit na
starSi desku rozmérngjSi chladic. Na naprosté
vétSing zékladnich desek pro procesory AMD
se totiZ nachazi drzak chladiCe, na ktery bez
problému nasadite zejména originalni boxo-
vany chladi¢ AMD. Uchyceni se realizuje na-
sunutim uréenych ocek na vystupky drzéku na
desce a posléze preklopenim jistici packy na
opacnou stranu. Tim dojde k naprostému za-
jisténi chladice a je zaruceno, Ze je na proce-
soru optimalné pritisknut. Tento postup Ize vi-
dét u mnoha jinych vyrobcl chladicd, nicmé-
né na trhu se naleznou vzdy i takové, které vy-
uziji klasickou metodu — Sroubovak. Pripadna
vymeéna procesoru mdze probihat i ve svislé
poloze zakladni desky.

ficky ¢ip a jsou drazsi, nebo jej neobsahuiji, ale
v tom pfipadé je uZivatel nucen koupit s pocita-
¢em i novou grafickou kartu. Rozumnym FeSenim
je v soucasné dobé zakladni deska s novym ¢ip-
setem VIA K8MBOO, ktery v sobé integruje pro-
vereny Cipset VIA K8T800 a grafické jadro zalo-
Zené na technologii S3, kterou pohltila VIA. Pro
procesory Intel jednoznacné doporucujeme za-
kladni desky s ¢ipovymi sadami Intel i865GE ne-
bo pro LGA775 Intel i915GE.

V tabulce naleznete vybrané zékladni desky,
které jsou cenové dostupné a zarover vhodné
pro stavbu kancelarského pocitace.

MozZnost rozSiteni Cena vé. DPH

Asus P4P300-MX Intel i865GV Intel Extreme Graphics 2 Neni k dispozici 1894 K¢
Asus P4P800-VM Intel 865G Intel Extreme Graphics 2 AGP 8x 2829 K¢
Epox EP-4PGM2I Intel i865G Intel Extreme Graphics 2 AGP 8x 2413 Ke
FOXCONN 865M01-G-6LS Intel i865G Intel Extreme Graphics 2 AGP 8x 1938 Ké
Gigabyte GB 81G1000MK Intel i865GE Intel Extreme Graphics 2 AGP 8x 2223 Ké
MSI 865GVM2-LSB Intel 865GV Intel Extreme Graphics 2 Neni k dispozici 2 082 K¢
MSI 865G Neo2-PLS Intel i865G Intel Extreme Graphics 2 AGP 8x 2925Ke
Graficke jadro MozZnost rozsifeni
ASUS K8V-MX VIA K8M800 VIA UniChrome Pro AGP 8x 2 065 K¢
Epox EP-8KDA7 NVIDIA nForce3 250Gb Nenf k dispozici AGP 8x 2336 Ké
FOXCONN MB 760GXK8MB-RS SiS760GX SiS760GX + 964 AGP 8x 1773 Ké
Gigabyte GB K8VM800M VIA K8M800 VIA UniChrome Pro AGP 8x 2092 K&
MSI K8MM-V bulk VIA K8M800 VIA UniChrome Pro AGP 8x 2023 K¢
Graficke jadro Moznost rozsifeni
ASUS P5GD1-VM Intel i915G Graphics Media Accelerator 900 PCI Express %16 3096 K¢
Asus P5S800-VM SiS661F SIS Real 256E AGP 8x 1858 K&
Asus P5RD1-V ATl Xpress 200 Xpress 200 PCI Express x16 3098 K¢
Epox EP-5EGA+ Intel 915G Graphics Media Accelerator 900 PCI Express x16 3290 K¢
FOXCONN MB 915M07-G-8LS Intel 1915G Graphics Media Accelerator 900 PCI Express x16 2785 K¢
Gigabyte GB 81915GMF Intel i915G Graphics Media Accelerator 900 PCI Express %16 2921 Ké
MSI MSI 915G6M4 Intel i915G Graphics Media Accelerator 900 PCI Express %16 3384 Ké
MSI MSI 915GLM-V Intel i915GL Graphics Media Accelerator 900 AGR 2667 Ké
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Dalsim kritériem, podle kterého se mohou do-
méci uZivatelé rozhodovat, je obtiZznost instalace
chladi¢e. Musime konstatovat, Ze v soucasné do-
bé (aZ na nékolik vyjimek konkrétnich zékladnich
desek) je osazeni chladice na procesory obou spo-
le¢nosti velmi snadné, presto ma mirné navrch
spolecnost AMD se svym ,beznastrojovym” Fe-
Senim. Vice informaci o kazdé patici a instalaci
chladie se dozvite ve vloZenych €lancich.

AMD Sempron

V testu jsme méli moZnost provefit vykonnost
vSech modell procesord AMD Sempron, urce-
nych pro Socket 754. Jednalo se konkrétné
o modely 2600+, 2800+, 3000+, 3100+ a 3300+.
Rozdily u téchto procesorl prekvapivé nejsou
pouze v hodnoté pracovni frekvence, nybrz do
hry vstupuji i jiné faktory, jako je velikost pa-
méti cache druhé drovné a podpora pfidanych
technologii. Zacnéme ale frekvencemi. Modely
s oznatenim 2600+ a 2800+ pracuji na frekven-
ci 1600 MHz. Modely 3000+ a 3100+ pracuji na
1 800 MHz a nakonec model 3300+ pracuje na
rovnych 2 000 MHz. Rozdil u prvnich dvou jme-
novanych procesord spociva ve velikosti pa-
méti L2 cache: 2600+ pracuje se 128 kB L2 ca-
che, zatimco model 2800+ ma k dispozici dvoj-
nasobek, tedy 256 kB. Stejny rozdil je mezi mo-
dely 3000+ a 3100+. Model 3300+ pak podle
naznateného systému obsahuje 128 kB paméti
L2 cache. VSechny Semprony obsahuji 64 kB

AMD Sempron ™
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A Procesor AMD Sempron 3100+ v provedeni patice 754.

paméti prvni Grovné pro data a 64 kB pro in-
strukce — L1 cache. Tim ale rozdily mezi pro-
cesory nekonci. Do hry vstupuje i technologie
Cool'n’Quiet, kterd je pfitomna u procesord
s oznacenim 3000+ a vySe. Tato technologie,
podobné jako u plnokrevnych procesord AMD
Athlon 64, méa za kol pfi niZ§im vytiZeni proce-
soru sniZit jeho frekvenci a napéti. Tim procesor
dosédhne niZsi spotfeby, potazmo nizsiho ztrato-
vého vykonu a ztratového tepla. Toho se v praxi
da vyuZit pro snizeni otacek chladice procesoru
a k redukci hluku produkovaného pocitacem.

Poslednim rozdilem mezi jednotlivymi pro-
cesory — ovSem pro béZného uZivatele nejméng

dllezitym — je jejich pouZité jadro. Na prvni po-
hled je pouZité verze prakticky nezjistitelna, je-
diny rozdil je v Eiselném oznaceni procesord.
Zmény mezi jednotlivymi jadry — v soucasné do-
bé jsou k dispozici s kédovym oznacenim Paler-
mo a Paris — spocivaji v absenci instrukéni sa-
dy SSE3, prevzaté od spolecnosti Intel, a v drob-
nych Gpravach pamétového fadice. Ostatni pod-
porované instrukéni sady jsou MMX (+),
3DNow! (+), SSE a SSE2.

Spoleénym znakem procesorli Sempron je
jejich integrovany jednokanélovy fadi¢ paméti
a absence podpory instrukéni sady AMDG64, za-
jiStujici praci v 64bitovém prostredi. Obé dvé

Procesor AMD Sempron | AMD Sempron | AMD Sempron| AMD Sempron | AMD Sempron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Celeron
2600+ 2800+ 3000+ 3100+ 3300+ D 325 D 330 D335 D 340 D 345

zminované funkce podporuji plnohodnotné pro-
cesory AMD Athlon 64. V pfipadé, Ze chcete vy-
uZit jednu z téchto vlastnosti, musite séhnout
po drazSich procesorech. V opatném pfipadé
nemusite litovat, protoZe vyhody dvoukandlo-
vého piistupu do paméti vyuZijete pouze se dvé-
ma moduly operatnich paméti, které tak zvySu-
ji cenu pofizovaného pocitace. A podpora 64bi-
tovych instrukei také nenf v soutasné dobé ne-
zbytnd, protoZe doba, kdy vSechny programy bu-
dou pro tuto instrukéni sadu bézné k dispozici,
je jeSté daleko. AZ budou tyto aplikace na trhu,
bude stacit pouze vyména procesoru za jiny.
Frekvence systémové sbérnice je u vSech téch-
to procesorti AMD Sempron stejné a dosahuje
hodnoty 800 MHz.

Intel Celeron D

Intel ma v naSem porovnani stejny pocet za-
stupct jako konkurencni AMD. Konkrétné se
jedna o procesory Intel Celeron D 325, 330, 335,
340 a 345. Nic nefikajici ¢iselna oznaceni sym-
bolizuji procesory na frekvencich 2 533 MHz,
2 666MHz, 2 800 MHz, 2 930 Mhz a nakonec
3060 MHz. V8echny procesory Celeron D v tes-
tu jsou postaveny na jadfe Prescott, vyrobené
90nm technologii, a skryvaji v sob& nékolik
Uprav, jimiZ se lisi od pInohodnotnych proceso-
ri Intel Pentium 4. Mezi ty se po€ita sniZeni pa-
méti cache druhé Grovné z 1 MB u pInchodnot-

Instalace procesori Intel LGA775

Instalace chladice na procesor u zakladnich
desek je na rozdil od svého predchtidce, Soc-
ket 478, vyznamné zjednoduSena. Tedy ales-
pof co se tyce originalnich chladict, pribalo-

vanych k boxovanym procesortim. Na zaklad-
ni desce je vZdy vyhrazeno misto pro cely pro-
stor chladice. Instalace probiha tak, Ze se
chladi¢ nasadi na procesor, aby jeho Ctyfi vy-
bézky zapadly do predpfipravenych dér v za-
kladni desce. Poté je potreba stisknout kazdy
roh chladice tak, aby pojistka zapadla presné

nych procesor( Intel Pentium 4 na pouhych 256
kB. L1 cache ma velikost 16 kB pro instrukce
a 12 kB pro data. Druhym rozdilem je nizsi frek-
vence systémové shérnice, ktera pracuje u pro-
cesordl Intel Celeron D na frekvenci 533 MHz,
oproti 800 MHz u plnokrevnikil ze stéje Intel.
Tretim rozdilem je absence podpory technolo-
gie EM64T, kterd zarucuje provoz 64bitovych
aplikaci, stejné jako chybéjici Enhanced Intel
SpeedStep Technology, jeZ se stard o reduko-
vani odpadniho tepla formou sniZzeni frekvence
a napéti procesoru. DalSim omezenim je chy-
béjici podpora Hyper-Threading Technology,
pomoci niZ se jeden fyzicky procesor tvari jako

na své misto a ozvalo se hlasité lupnuti. Ten-
to postup je potreba opakovat u kazdého ro-
hu chladice. Nasledné je nutné sahnout po
plochém Sroubovéku i jiném ndstroji, jimz
otoCime soucasti chladice ve vyznateném
smeéru. Tim se upevni postaveni chladice a ten
se tésné primkne k procesoru. Pak je potfeba
znovu zkontrolovat, zda jsou vSechny zapadky
bezpecné usazeny na svém misté. Pro jiné nez
boxované chladice je postup instalace v pod-
staté stejny jako u starsi patice Socket 478.

dva logické a v ur€itych aplikacich miZe prinést
navySeni vykonu.

Procesory Intel Celeron D nemaji integrova-
ny fadic¢ paméti pfimo v procesoru, tudiz vie za-
leZi na €ipovych sadach, které ve vSech pripa-
dech podporuji 128bitovy pfistup do paméti —
rezim DualDDR. V testech se ale ukdzalo, Ze
redlny vykonnostni nardst pfi pouZiti dvou pa-
mé&tovych modull je téméF nulovy. Zajimava je
i podpora instrukénich sad — jednd se o tech-
nologii MMX, SSE, SSE2 a SSE3. Oproti proce-
sortim AMD Sempron chybi 3DNow! (+).

Jak jsme testovali

Snaiili jsme se vybrat takové komponenty, kte-
ré se hodi pro stavbu levného pocitace, pro néZ
jsou tyto procesory urceny. Proto jsme se roz-
hodli pouZit zakladni desky s integrovanou gra-

Sandra Memory (MB/s) 2769 27710 27740 27750 27770 2490 2490 2491 2491 2492 fickou kartou, aby mél uZivatel predstavu o vy-
Sandra Chipset (MB/s) 3618 37290 37990 39870 39890 4849 4850 4850 4851 4582 konu procesoru v ap”kacfch’ kdy neni Vykonné
Aida32 Read (MB/s) 3059 30640 30860 30910 3092,0 2595 2593 2533 2535 2593 grafika potFeba. Konkrétné to jSOU testy pro-
Aida32 Write (MB/s) 1176 1179,0 1186,0 1192,0 11930 1078 1097 1097 1099 1080 pustnosti pameti, test PCMark 04, komprimace
3DMark03 (body) 6461 6463,0 6548,0 6559,0 6624,0 6362,0 6388 ,0 6402,0 6417,0 6434,0 videa DVDShrink a nakonec program Sysl\/lark
3DMark05 (body) 29510 29530 29590 2960,0 29610 2950 2952 2957 2958 2961 2004. Ostatni testy — 3DMark03, 3DMark05
PCMark04 (body) 33210 33500 36190 36610 3956,0 3482 3571 3740 3903 4024 a herni testy Doom3 a Half-Life2 — probihaly na
DVDShrink (doba) 29min1s 28 min 56 s 25min35s 26 min 12 s 24min21's 25min41s 24 min 38 s 23min31s 22min 17 s 21'min34s téZe konfiguraci, ovSem s osazenou grafickou
Doom3 (snimky/s) 52,5 53,1 534 539 54,4 435 439 44,6 45 458 kartou ATl Radeon 9800, pracujici se 128 MB
Half Life2 (sninky/s) 87,6 91,2 86,7 92,6 93,5 64,4 65,8 66, 7 67,4 69,1 paméti a na rozhrani AGP 8x. Platformu AGP
Sysmark04 (body) 130,0 135,0 1370 142.0 144,0 1310 1340 1380 1410 1450 A Procesor Intel Celeron podporuijici patici 478. jsme vybrali kvili tomu, Ze vykon procesor pro

empron empron empron empron empron ntel Celeron ntel Celeron ntel Celeron ntel Celeron ntel Celeron
Procesor AMD Semp AMD Semp AMD Semp AMD Semp| AMD Sempi Intel Cel Intel Cel Intel Cel Intel Cel Intel Cel
2600+ 2800+ 3000+ 3100+ 3300+ D 325 D 330 D 335 D 340 D 345

Patice Socket 754 Socket 754 Socket 754 Socket 754 Socket 754 Socket 478 Socket 478 Socket 478 Socket 478 Socket 478

Frekvence 1600 MHz 1600 MHz 1800 MHz 1800 MHz 2 000 MHz 2530 MHz 2 660 MHz 2 800 MHz 2930 MHz 3060 MHz Relativné nejsloZit&j$i instalace chladige na nu je ov§em potreba mit zakladni desku od-
Jadro Palermo Palermo Paris Palermo Paris Prescott Prescott Prescott Prescott Prescott procesor jE na dOS|UhUjIICI'm Socket 478. Na montovanou od stény skiing poél'taée. Po
Nasobitel 8x 8x 9x 9x 10x 19x 20% 21 22 23% zékladni desce je umistén specialni Gchyt  upevnéni a uloZeni desky zpét do case se
FSB 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 133 MHz 133 MHz 133 MHz 133 MHz 133 MHz pro jakési prezky, které obepnou pfi insta- uloZi procesor do patice a aplikuje se tep-
Realna FSB 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 533 MHz 533 MHz 533 MHz 533 MHz 533 MHz laci chladig, umfstény na procesoru. Situa- lovodna pasta. Na procesorje potfeba umis-
Napéti 14V 14V 14V 14V 14V 135V 135V 135V 135V 135V ci mnohdy komplikuji externf vyrobci chla-  tit chladit tak, aby otvory odpovidaly tchy-
L1 cache 64/64 kB 64/64 kB 64/64 kB 64/64 kB 64/64 kB 16/12 kB 16/12 kB 16/12 kB 16/12 kB 16/12 kB dicd, ktefi majl’ své speciélm’ néstavce, tak- tdm na draku zékladni desky, do nich? se
G 12311 23514 1234 2514 1231 24 2314 2354 234 2514 7e je pred umisténim nového chladie po-  nésledné prostréi dvé jistici zapadky a pfi-
Spofici technologie neni k dispozici neni k dispozici Cool'n'Quiet Cool’'n’Quiet Cool'n'Quiet neni k dispozici | nenf k dispozici | neni k dispozici neni k dispozici neni k dispozici tfeba odmontovat zakladni desku a od ni od- tisknou tak chladic k procesoru. Ze viech tf
Vyrobni technologie 90 nm 80 nm 0 nm 90 nm 0 nm 90 nm 90 nm 0 nm 90 nm 80 nm délit tento nastavec. Instalace se tak  zplisob( instalace procesoru je tento nej-
Instrukce MMX(+), 3DNow!(+), ' MMX(+), 3DNow!(+), | MMX(+), 3DNow!(+), | MMX(+), 3DNow!(+), MMX(+), 3DNow!(+),  MMX, SSE, SSE2 | MMX, SSE, SSE2 | MMX, SEE, SSE2 MMX, SSE, SSE2 MMX, SSE, SSE2 mnohdy skladé z montaze tohoto dr7aku

SEE, SSE2, SEE, SSE2, SSE, SSE2, SSE3 SEE, SSE2, SSE, SSE2, SSE3 SSE3, SSE3 SSE3, SSE3 SSE3 chladice na zakladni desku. K tomuto Gko- trpélivosti.
Cena vé. DPH (KE) 2362 K¢ 2707 Ké 3195 Ké 3683 K¢ 4023 K¢ 2 355 K¢ 2 600 K& 2879 Ké 3413 Ke 3712 Ke
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A Socket 478 - patice urcena pro starsi
procesory Intel Pentium 4 a Celeron.

Socket 478 a LGA775 je totoiny a pro kance-
larské vyuZziti je diky levngjSim zakladnim des-
kam vhodnégjsi starsi platforma.

Pro procesory AMD jsme vybrali zakladni des-
ku ASUS K8V-MX, vyuZivajici nové Cipové sady
spolecnosti VIA KBMB800, ktera v sobé skryva in-
tegrované grafické jadro VIA UniChrome Pro se
sdilenou paméti. Pro procesory Intel jsme zvolili
zakladni desku MSI 865PE Neo2 s Cipovou sa-
dou Intel i865GE, které ukryva podporu integro-
vane grafické karty Intel Extreme Graphics 2. Obé
dvé desky podporovaly pripojeni externi grafické
karty pomoci jednoho volného slotu AGP 8x.
K testlm jsme déle pouZili jeden 512MB modul
operacni paméti Mushkin série Green s Casova-
nim CL3, pevny disk Seagate 120 GB, pfipojeny
na Serial ATA rozhrani s 8MB cache. K chlazenf
procesorl byly pouZity standardni chladice, do-
davané k boxovanym verzim procesord.

Hodnoceni
Jak z vloZené tabulky vyplyva, procesory Intel
Celeron D jednoznacné kraluji v oblasti kompri-

A Patice LGA775 - Socket pro
nejmodernéjsi procesory ze staje Intel.

mace videa. Ty totiZ pIné vyuZiji vysokou frek-
venci a architekturu Pentium 4 a nebrani jim ani
malé velikost L2 cache. Mirny naskok maji ta-
ké v programu PCMark04. Tyto vysledky zna-
menaly teoretickou nadéji pro dobré umisténi
procesord v testu SysMark 2004, ale zde se na-
plno projevila absence L2 cache, takze proce-
sor taktovany na vice neZ 3 GHz podava v tom-
to testu stejny vykon jako konkurenéni Sempron
pracujici na 2 000 MHz.

V testech propustnosti jednokandlové pa-
méti vedou procesory AMD, procesory Celeron
D ovSem umoZiuji préci v dvoukandlovém pri-
stupu, diky némuz se hodnoty téchto testl pat-
ficné zvysi. Vysledek se ovSem projevi pouze
u testl paméti, v ostatnich aplikacich je nardst
vykonu nepatrny. V hernich testech se jasné
predvedly procesory spolec¢nosti AMD, které po-
davaly lepsi vykony neZ jejich konkurenti Intel
Celeron D.

Zé&véretné zhodnoceni musi kazdy uZivatel
uginit sdm — bud zvolit procesory Intel Celeron
D a k nim zakladni desku s ¢ipovou sadou Intel

A Socket 754 — patice urcena prevazné
pro procesory AMD Sempron.

i865P/G nebo i915P/G s tim, Ze zaplati o néco
vice, ale s pocitem stability a vykonu, ktery do-
davaji €ipové sady spolecnosti Intel. Nebo si
mZe zvolit platformu AMD s dostupnymi ¢ipo-
vymi sadami VIA a nVidia, kde pfi vhodné vol-
bé procesoru mize vyuzit vy$Si vykon zejména
ve hrach. To ov8em za predpokladu, Ze si pfi-
plati za externf grafickou kartu. Skute€nou vy-
hodou oproti konkurenci je pfitomnost techno-
logie Cool’'n’Quiet u procesord AMD Sempron
3000+ a vice.

Volba platformy pro low-end pocitade neni
jednoduchd, casto také rozhoduji zkuSenosti
s tou ¢i onou platformou. ZaleZi na samotném
uzivateli, zda si vybere tu ¢i onu platformu —
k bezproblémovému chodu poéitace je vSak za-
potrebi v obou pfipadech také kvalitni z&klad-
ni deska, osazena stabilni a vykonnou ¢ipovou
sadou.

Procesory AMD zapiijcila spolecnost Levi Inter-
national (www.levi.cz) a procesory Intel spolec-
nost Kvazar-Micro (www.kmczech.cz). sosssac o
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